
 
 

Seul le texte en français peut engager la responsabilité du LCIE. Ce document ne peut être reproduit que dans son intégralité, sans aucune modification. 
The LCIE’s liability applies only on the French text. This document may only be reproduced in its entirety and without any change  

Page 1 sur 3 
01A-Annexe III_CE_typ_app_av – rev3.DOC 

   

1 AVENANT D’ATTESTATION D’EXAMEN CE 
DE TYPE 

 1 SUPPLEMENTARY EC TYPE EXAMINATION 
CERTIFICATE  

     

2 Appareil ou système de protection destiné à être utilisé 
en atmosphères explosibles (Directive 94/9/CE)  

 2 Equipment or protective system intended for use in 
potentially explosive atmospheres (Directive 94/9/EC)  

     

3 Numéro de l’avenant :   3 Supplementary certificate number : 
 LCIE 09 ATEX 3006 X / 07    LCIE 09 ATEX 3006 X / 07  

     

4 Appareil ou système de protection :  4 Equipment or protective system : 
Analyseur chromatographique de gaz PGC 

 
PGC gas Chromatograph analyzer 

Type : PGC5000A, PGC5000B, PGC5000C, 
PGC5009 

Type : PGC5000A, PGC5000B, PGC5000C, 
PGC5009 

       

5 Demandeur :  ABB Inc. - Lewisburg  5 Applicant : ABB Inc. - Lewisburg 
     

15 DESCRIPTION DE L’AVENANT   15 DESCRIPTION OF THE SUPPLEMENTARY CERTIFICATE  
 - Incorporation du nouveau modèle PGC50009 pour la 

série PGC5000. 
- Incorporation du module de programme de température 
type 888 pour les fours intelligents PGC5000B et 
PGC5000C. 
- Incorporation du circuit imprimé 852A046 pour le 
PGC5009 et le module de programme de température 
type 888. 
- Incorporation en option d’un lien de communication 
eXLink Ethernet pour la commande principale PGC5000A. 
- Incorporation d’un circuit imprimé alternatif 852A009 au 
panel avant de la commande principale PGC5000A. 
 

  - Inclusion of the new model PGC5009 for the series 
PGC5000. 
- Inclusion of the type 888 Temperature Program module for 
the PGC5000B and PGC5000C Smart Oven. 
 
- Inclusion of a DTC Zone printed circuit board 852A046 for 
the PGC5009 and type 888 Temperature Program module. 
 
- Inclusion of an optional eXLink Ethernet communication link 
for the PGC5000A Master Controller. 
- Inclusion of an alternate front panel printed circuit board 
852A009 for the PGC5000A Master Controller. 

 Les résultats des vérifications et essais figurent dans le 
rapport confidentiel N° 121626-643056. 

  The examination and test results are recorded in confidential 
report N° 121626-643056. 

     

 Paramètres spécifiques du ou des modes de protection 
concerné(s) : 

  Specific parameters of the concerned protection mode: 
 

 Inchangés.   Unchanged. 
     

 Le marquage doit être :    The marking shall be :  
     

 Complété comme suit 
 
ABB Inc – Lewisburg - USA 
N° de fabrication : …        
Année de fabrication : … 
0°C ≤ Tamb ≤ +50°C 
 
AVERTISSEMENT – ENVELOPPE A SURPRESSION 
INTERNE 
AVERTISSEMENT – NE PAS OUVRIR SI UNE 
ATMOSPHERE EXPLOSIVE PEUT ETRE PRESENTE 
 

  Completed as follow: 
 
ABB Inc – Lewisburg - USA 
Serial number : …  
Year of manufacturer: … 
0°C ≤ Tamb ≤ +50°C 
 
WARNING – PRESSURIZED ENCLOSURE 
WARNING – DO NOT OPEN WHEN AN EXPLOSIVE 
ATMOSPHERE MAY BE PRESENT 

Fontenay-aux-Roses, le 07/03/2014   
 
 

Le Responsable de Certification ATEX 
ATEX Certification Officer 
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13 ANNEXE  13 SCHEDULE 
     

14 AVENANT D’ATTESTATION D’EXAMEN CE 
DE TYPE  
 
LCIE 09 ATEX 3006 X / 07  

 14 SUPPLEMENTARY EC TYPE EXAMINATION 
CERTIFICATE 
 
LCIE 09 ATEX 3006 X / 07 

15 DESCRIPTION DE L’AVENANT (suite)   15 DESCRIPTION OF THE SUPPLEMENTARY CERTIFICATE 
(continued)  

 Le marquage doit être: (suite)   The marking shall be: (continued) 
 For PGC5000B or PGC5000C Oven Electronics  with 

type 888 temperature program module option  
Type : PGC5000B or PGC5000C 
� II 2 G 
Ex d e ib px IIB + H2 T2 or T3 Gb 
LCIE 09 ATEX 3006 X 
0°C ≤ Tamb ≤ +50°C 
Gaz de protection : Flux d’air continu  
Débit de balayage minimal: 39,36 L/Min. 
Surpression minimale: 0,5 mbar 
Débit maximal de fuite: 79,00 L/Min 
Surpression maximum: 1,76 mbar 
Durée de balayage minimale: 18,20 min 
For PGC5000B or PGC5000C Isothermal oven with 
type 888 temperature program module option  
Type : PGC5000B or PGC 5000C 
� II 2 G 
Ex d e ib px IIB + H2 T2 or T3 Gb 
LCIE 09 ATEX 3006 X 
0°C ≤ Tamb ≤ +50°C 
Gaz de protection : Flux d’air continu  
Débit de balayage minimal: 106,47 L/Min. 
Surpression minimale: 0,5 mbar 
Débit maximal de fuite: 169,05 L/Min 
Surpression maximum: 2,33 mbar 
Durée de balayage minimale: 18,20 min 
For PGC5009 Column enclosure  
Type : PGC5009 
� II 2 G 
Ex d e ib px IIB+H2 T2 or T3 Gb 
LCIE 09 ATEX 3006 X 
0°C ≤ Tamb ≤ +50°C 
Gaz de protection : Flux d’air continu  
Débit de balayage minimal: 195.41L/min. 
Surpression minimale: 0,5 mbar 
Débit maximal de fuite: 110.73 L/min 
Surpression maximum: 6.5 mbar 
Durée de balayage minimale: 18,20 min 
For PGC5009 Electronics enclosure  
Type : PGC5009 
� II 2 G 
Ex d e ib px IIB+H2 T2 or T3 Gb 
LCIE 09 ATEX 3006 X 
0°C ≤ Tamb ≤ +50°C 
Gaz de protection : Flux d’air continu  
Débit de balayage minimal: 48.15L/min. 
Surpression minimale: 0.5 mbar 
Débit maximal de fuite: 110.73 L/min 
Surpression maximum: 3.83 mbar 
Surpression maximum: 18,20 min 

  For PGC5000B or PGC5000C Oven Electronics  with type 
888 temperature program module option  
Type : PGC5000B or PGC5000C 
� II 2 G 
Ex d e ib px IIB + H2 T2 or T3 Gb 
LCIE 09 ATEX 3006 X 
0°C ≤ Tamb ≤ +50°C 
Protective gas : Continuous flow, air 
Minimum air supply flow rate : 39,36 L/Min. 
Minimum overpressure : 0,5 mbar 
Maximum leakage flow rate : 79,00 L/Min 
Maximum overpressure : 1,76 mbar 
Purge wait time : 18,20 min 
For PGC5000B or PGC5000C Isothermal oven with type 
888 temperature program module option  
Type : PGC5000B or PGC 5000C 
� II 2 G 
Ex d e ib px IIB + H2 T2 or T3 Gb 
LCIE 09 ATEX 3006 X 
0°C ≤ Tamb ≤ +50°C 
Protective gas : Continuous flow, air 
Minimum air supply flow rate : 106,47 L/Min. 
Minimum overpressure : 0,5 mbar 
Maximum leakage flow rate : 169,05 L/Min 
Maximum overpressure : 2,33 mbar 
Purge wait time : 18,20 min 
For PGC5009 Column enclosure  
Type : PGC5009 
� II 2 G 
Ex d e ib px IIB+H2 T2 or T3 Gb 
LCIE 09 ATEX 3006 X 
0°C ≤ Tamb ≤ +50°C 
Protective gas : Continuous flow, air 
Minimum air supply flow rate : 195.41L/min. 
Minimum overpressure : 0,5 mbar 
Maximum leakage flow rate : 110.73 L/min 
Maximum overpressure  : 6.5 mbar 
Purge wait time : 18,20 min 
For PGC5009 Electronics enclosure  
Type : PGC5009 
� II 2 G 
Ex d e ib px IIB+H2 T2 or T3 Gb 
LCIE 09 ATEX 3006 X 
0°C ≤ Tamb ≤ +50°C 
Protective gas : Continuous flow, air 
Minimum air supply flow rate : 48.15L/min. 
Minimum overpressure : 0.5 mbar 
Maximum leakage flow rate : 110.73 L/min 
Maximum overpressure : 3.83 mbar 
Purge wait time : 18,20 min 
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13 ANNEXE (suite)   13 SCHEDULE (continued)  
     

14 AVENANT D’ATTESTATION D’EXAMEN CE 
DE TYPE  
 
LCIE 09 ATEX 3006 X / 07 

 14 SUPPLEMENTARY EC TYPE EXAMINATION 
CERTIFICATE 
 
LCIE 09 ATEX 3006 X / 07 

     
16 DOCUMENTS DESCRIPTIFS   16 DESCRIPTIVE DOCUMENTS 
 Dossier de certification N° ABB PGC5000TF081117  

Rev H du 10/10/2013. 
Ce dossier comprend 22 rubriques (96 pages). 

  Certification file N° ABB PGC5000TF081117 Rev H dated  
2013/10/10. 
This file includes 22 items (96 pages). 

     
17 CONDITIONS SPECIALES POUR UNE UTILISATION 

SURE 
 17 SPECIAL CONDITIONS FOR SAFE USE  

 Complétées comme suit : 
 

Lorsque le lien de communication eXLink Ethernet est 
utilisé en option pour la commande principale PGC5000A, 
les restrictions d'utilisation sont les suivantes:  
- Température ambiante : -55 ° C à +40 ° C  
- A l'état non-branché, le connecteur de raccord et 
l'appareil ne doivent pas être actifs. 

  Completed as follow: 
 

 When the optional  eXLink Ethernet communication link is 
used for the PGC5000A Master Controller, limitations for use 
shall include: 
- Permissible ambient temperature -55 °C up to +40 ° C 
- In the non-plugged condition, the connector and appliance 
connector must not be alive. 

     
18 EXIGENCES ESSENTIELLES DE SECURITE ET DE 

SANTE 
 18 ESSENTIAL HEALTH AND SAFETY REQUIREMENTS  

 Couvertes par les normes EN 60079-0:2012,  
EN 60079-1:2007, EN 60079-2:2007, EN 60079-7:2007 et  
EN 60079-11:2012. 

  Covered by the standards EN 60079-0:2012,  
EN 60079-1:2007, EN 60079-2:2007, EN 60079-7:2007 and  
EN 60079-11:2012. 

     
19 VERIFICATIONS ET ESSAIS INDIVIDUELS   19 ROUTINE VERIFICATIONS AND TESTS  
 Inchangées   Unchanged 

 
 
 


































